PATENTE DE INTEFCION

por veinte afios,

para todo el territoric espafiol, por " PROCEDIMIENTO
DE FABRICACION DE PLACAS EMISORAS DE CALOR ", cuyo
privilegio se solicita a favor de la antidad nacional
ELECTROMFCANICA BARCELONESA, S.A., radicada en BARCELO-
WA, c. Rosellén, ne 18 y cuyo inventor es D. JATME FOIX
CENEFELS, de necionalidad espafiola, residente en BAR-
CELONA, c. Rosellén ne 27, el cual ha cedido sus dere-

chos sobre esta Patenfe a la entidad solicitante.

REMORIA DESCRIPTIVA

Le presente Patente de Invencidn tiene por objeto,
un. procedimiento de fabricacidn de placas emigoras
de calor, en especial de las integradas e bage de
un estrato formado por ume place rigida en funciones
de soporte y preferentemente metdlica, revestida de
una pelicula de material dieléctrico, ventajosamente

vitrea.
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Los procedimientos de fabricacidn de placas emi-
soras de calor con circuibto impreso incorporado se
refieren en general y en su mayoria a ligeras varia-
ciones sébre el conocido procedimiento serigréfico,
pero conservanto en esencia el mismo nimero de fases.

El objeto de la Patente de qué ge trata, permite
obtener como resultadoe industrial fiml circuitos im-
presos en placas para ser ubilizados, especialmente,
como elementos calefactores.“

la presente inveneidn aporta como une de sus venta-

jas mds importantes el comstituir un procedimiento

. econdémico en cuanto a nimero de fases, eom el comsSi-

guiente ahorro de energia.

la fase més iﬁportante de las que se suprimen, ye
convencionel en los procesos de fabricacidén de placas,
es la de desprendimiento y arranque del negativo de
pelicula conductora, parte no perdurable, lo cual se con~
sigue simulténeamente.

La deseripeidn detallada que se d& a continuacidn,
de uma idea clara de la esencialidad de la invencién,
que no debe considerarse como limitativa sino ilustra-
tiva. |

El procedimiento preconizado para la fabricacidén
de placas emisoras de calor, se aplica a lasg integra-
das a bage de un circuito impreso electricamentq oM~

ductor, depositado indisolublemente sobre uma superfi-



cie dieléctrica, tal como una chapa metdlica vitri-
ticada, siendo caracteristico el procedimiento por-

que sobre la superficie vitrea, se imprime el nega-
tivo o partes superficiales de la placa gue no se

5 deseen conductoras eléctricamente, para lo cual se
utiliza tinta o pinturs, destructibles por efecto
térmico, procediéndose seguidamente a la aplicacidn,
por proyeceifn de un revestimiento metdlico comduc-
tor, el cual es rechazado total y selectivamente,

10 por las superficies entintadas o pintadas, de carac-
ter{stica no pastosa.

Seguldamente a la qiicaciém.dai revestimiento
metélico econductor, por medios conoeidos, tal como
pistola de metalizar, se procede al desprendimiento

15 y arranque de la pintura o en su caso volatizacidm
de la tinta, ambas no resistentes a los efectos tér-
micos, provocdndose por calentamiento de la placa en
conjunto. N ,
Desprit& suficientemente la esencia de esta Patente,
20 ge comprende que en la misma podrdn introducirse las
modificaclones de detalle que se estimen oportunas y
que no alteren a su esenciabllided, resumidae en sus
detalles de novedad en la sigulente,
NOTA REIVINDICATORIA

25 18,- "Procedimiento de fabricacidn de placas emiso-

ras de céelor", de las integradas sustancialmente & ba-

~
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se de un circuito impreso, electricamente conductor,
depositado indisolublemente sobre una superficie die-
léctrica tal como una chaps metdlica vitrificada ca-
racterizado, esencialmente, porgue sobre la superfi-
cie vitrea se imprime el negetivo o partes superficia~
les de la plaoca que no se deseen electricamente con-
ductoras, empleando para ello une pintura o tinta, no
resistente al calor, procediéndose seguidamente a la
aplicacidn, por proyeccidn, de un revistimiento meté-
lico conductor, el cual ss rechazado totalmente por
lag superficiles pintadas en estado no pastoso.

28 - Procedimiento segin la anterior reivindicacién
caracterizado esencialmente porque el desprendimiento
y arranque de la pintura o en su caso volatilizacidn
de la tinta, ambas no resistentes a los efectos térmi-
cog, se provocs por calentamiento de la placa en con-
junto,

32 -~ PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE PLACAS EMISO-
RAS DE CAIOR",

Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado
en la memoria descriptiva que antecede y que consta
de cuatro hojes escritas a méguina por une sola de sus

carag.

MADRID, 12 de Junio de 1.972

ELECTROMECANICA BARCELONESA, S.A.

P.A,

M.5 CARMEN MORGADES MANONELLES®
P P.

Fde. Juon Antonio ’:dorqndeﬁononelles
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